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3.PCB #if B L REMBERIIKLRE

i iz JEE B 35um i iz JELFE 50um i JZ JF 52 70um
HLT A B mm HLIE A B mm HL A %% mm
1 4.50 2.50 5.10 2.50 6.00 2.50
2 4.00 2.00 4.30 2.00 5.10 2.00
3 3.20 1.50 3.50 1.50 4.20 1.50
4 2.70 1.20 3.00 1.20 3.60 1.20
5 2.30 1.00 2.60 1.00 3.20 1.00
6 2.00 0.80 2.40 0.80 2.80 0.80
7 1.60 0.60 1.90 0.60 2.30 0.60
8 1.35 0.50 1.70 0.50 2.0 0.50
9 1.10 0.40 1.35 0.40 1.70 0.40
10 0.80 0.30 1.10 0.30 1.30 0.30
11 0.55 0.20 0.70 0.20 0.90 0.20
12 0.20 0.15 0.50 0.15 0.70 0.15
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